
 
 

 

 

ท่ี           0208/0004                   

 

วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2566 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 9 (The 9th TECHCON 2023) 

เรียน ทานอธิการบดี 

สิ่งท่ีสงมาดวย โปสเตอรประชาสัมพันธ ขนาด A4 

 

 ดวย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 9 (The 9th TECHCON 2023)  

หัวขอ “นวัตกรรมแหงการเรียนรูเพื่อโลกอนาคตดานเทคโนโลยี” ในวันศุกรท่ี 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น.   

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัย นักวิชาการ 

นักศึกษา ในสาขาตาง ๆ ท้ังจาก หนวยงานภาครัฐ เอกชนและผูสนใจท่ัวไปสรางบรรยากาศ เพื่อแลกเปล่ียนความรูและ

ประสบการณ การเผยแพรองคความรูสูสังคม ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการและวิจัยรูปแบบของงาน

กําหนดใหมีการบรรยายพิเศษ การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร (นําเสนอผลงานในรูปแบบออนไลนและออน

ไซต) 

 ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการประชุมวิชาการ ดังกลาวใหกับ

อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาทราบ ท้ังนี้ ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนในระบบออนไลน

ไดท่ี https://techcon.siamtechno.ac.th/ สําหรับผูสนใจท่ีมีความประสงคสงผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการ 

ดังกลาว กําหนดสงบทความวิจัยภายในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะหประชาสัมพันธ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐกฤต  ปานขลิบ) 

           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

 

 

The 9th TECHCON 2023 
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